
Système de réparation
BGA/SMT 2300 W

Item No: T0053370599

KEY FEATURES

Mise en place du composant à l’aide d’un système de positionnement assisté
par caméra



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur 580.0 mm

Hauteur 680.0 mm

Longueur 692.0 mm

Dimensions L x l x h 692.0 x 580.0 x 680.0mm

Consommation d'air 60 - 100 l/min

Connexion d'air comprimé (diamètre extérieur) 6.0mm

Accessoire de connexion d'air comprimé Oil free, dry compressed air

Alimentation en air comprimé (kPa/bar) 400 - 600 kPA / 4 - 6 bar

Coffre-fort ESD Oui

Pouvoir 2300 W

Consommation d'énergie 2300 W

Espace requis (L x l x H) 1099.8 x 650.2 x 680.7mm

Précision de température de la tête chauffante ± 10°C

Plage de température de la platine chauffante 50 - 400 °C

Plage de température de la tête chauffante 50 - 400 °C

Connexion des thermocouples Type-K

UPC 4003019418275


